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資金の借入に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年10月28日開催の取締役会において、資金の借入について、下記のとおり決議いたしましたの

でお知らせいたします。 

 

記 
 
１．借入の理由 

本社ビル取得資金に充当するため。 

※本社ビル取得の概要につきましては、平成23年10月28日付「固定資産の取得に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

２. 借入の内容 

(１)調達総額      165百万円 

(２)借入先の名称   株式会社アサックス 

(３)期間         平成23年10月28日から平成24年５月10日まで (予定) 

(４)金利        年6.5％   

(５)その他      不動産担保ローン   

 

３．日程 

取締役会決議   平成23年10月28日   

借入日      平成23年10月28日    

 

４．今後の見通し 

 本件による平成24年３月期（連結・個別）の業績への影響につきましては、現在精査中であり、平成24年３ 

月期第３四半期以降の進展状況に応じて必要とされる場合は確定次第お知らせいたします。 

 

以 上 

 
 
 
 
 

会 社 名  株式会社サハダイヤモンド 
代表者名  代表取締役社長 今野 康裕 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８９８） 

問合せ先   

役職・氏名 取締役ブライダルジュエリー事業部長

       亀井 晃 

電  話  ０３－３８４６－２０６１ 


